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News Release 

展示会出展のお知らせ 
 
 

この度、当社は12月17日(水)〜12月19日(金)の3日間、東京ビックサイトにて開催されます
[SEMICON JAPAN 2025」の中四国パビリオンへ出展いたします。 

当ブースでは、研究開発や試作検討に最適な小型高性能ホットコールドプレス「研究開発用テ
ストプレスKVHCシリーズ」ならびに、当社のプレス/ラミネータ装置を活用した試作評価スペ
ース「KITAGAWA Trial Lab (キタガワ トライアルラボ)」を紹介予定です。 

真空環境下での加熱・加圧試験、基板成形、各種素材の積層・貼り合わせなどに関心をお持ち
の皆様は、是非この機会にブースへお立ち寄りください。 

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 
 
 
◆SEMICON JAPAN 2025  
 

【会 期】2025年12月17日（水）〜19日（金） 
     10︓00－17︓00  
【会  場】東京ビッグサイト 
【ブース】南1ホール 中四国パビリオン内  

小間番号︓W1201 
 

【展示会ホームページ・入場登録】 https://www.semiconjapan.org/jp/  
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